PRODUKTINFORMATION

UDEP KEL

Einbauplatine, Datentechnik

Bei den Bauelementen UDEP KEL handelt es sich um Einbauplatinen
aus dem Sortiment der Unterflursysteme. Die Platinen werden in
Datengeratetrager eingeschraubt und dienen dort zur Aufnahme von
bis zu 3 Buchsen des Herstellers LEONI Kerpen. Die Einbauplatinen
sind aus einseitig schwarz beschichtetem Aluminium gefertigt und
kénnen mit dem Einbaumaf E1 von 14.2 mm und E2 von 16.2 mm
erworben werden.

Artikel Breite Hohe E1 E2 max. Anzahl installierbarer Datenjacks Gewicht

UDEP-KEL3 75 mm 46 mm 142mm 16,2mm 3 0,032 kg

E1: Einbaumaf E1
E2: Einbaumaf E2
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

Seite 1

PohiCon GmbH
3 >~y
‘e‘ pOh li?\\;_zg. on Nobelstrafe 51 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 28.07.2023. Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.



UGETD

Seite 2

PohlCon GmbH
f po h l NobelstraBe 51 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 28.07.2023. Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.



